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Obudowa CTE C750 Full Tower
ARGB 14cmx3 Tempered Glass -

Snow

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Moc zasilacza
Format obudowy

Maksymalna wysokos¢ chtodzenia
CPU

Panel boczny

Liczba zainstalowanych wentylatoréw
Maksymalna ilos¢ wentylatoréw
Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

Wymiary

Liczba miejsc montazowych
(sumaryczna)

Miejsca montazowe 3,5" wewn.
Ztacza na przednim panelu

Typ obudowy

Maksymalna dtugos¢ karty graficznej
Gwarancja

Podswietlenie obudowy
Zainstalowane wentylatory
Opcjonalne chtodzenie wodne

Pozostate parametry

Waga

817,99 zt

665,03 zt
KOTTKOB07000001
CA-1X6-00F6WN-01
4713227537162
Brak

Mini-ATX

190

Szkto hartowane

3

14

Biaty

CE+WEEE

562,5 x 327 x 599,2 mm
19

7

1 x mikrofon

Big Tower

420

36 mc.

Nie

1 x 140 mm ARGB (przéd)
1 x 120 mm (przéd)

Wsparcie wentylatorow Front: 3 x
120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3
x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm
2 x 200mm, 1 x 200mm Top: 2 x
120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1
x 140mm Right (M/B Side): 3 x
120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3
x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm
Rear:

16.7
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Miejsca montazowe 2,5" wewn. 12

Opis produktu

Obudowa CTE C750 TG ARGB Snow Full Tower

CTE C750 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak,
aby zapewni¢ wysoki poziom wydajnosci cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposazony w trzy fabrycznie zainstalowane
wentylatory 140 mm CT140 ARGB i moze obstugiwa¢ maksymalnie 420 mm radiatory AIO z przodu, po stronie ptyty gtéwnej i
z tytu obudowy.

Wspétczynnik ksztattu CTE

Zaprojektowane przez Thermaltake

Wspodtczynnik ksztattu CTE zaprojektowany przez Thermaltake oznacza scentralizowang efektywnos¢ cieplng i koncentruje sie
na zapewnieniu wysokiego poziomu wydajnosci cieplnej krytycznych komponentéw. Konstrukcja wykorzystuje obrét ptyty
gtéwnej o 90 stopni, zapewniajac bardziej wydajne Sciezki przeptywu powietrza.

Poniewaz procesor zostat przesuniety znacznie blizej panelu przedniego, a karta graficzna blizej panelu tylnego, zapewnione
jest niezalezne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepta odpowiednio procesora i karty graficznej. To
ogdlne podejscie umozliwito firmie CTE zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przeptywu powietrza wlotowego poprzez
rozmieszczenie gtéwnych komponentdéw i chtodzenie, a takze optymalizacje odprowadzania ciepta z systemu.

Przesun krytyczne zrédta ciepta (procesor i karty graficzne) blizej chtodnego powietrza

Poniewaz procesor CTE C750 zostat przesuniety znacznie blizej panelu przedniego, a karta graficzna blizej panelu tylnego,
zapewnione jest niezalezne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepta odpowiednio procesora i karty
graficznej.

Aktywne chtodzenie dla bardziej wydajnego przeptywu powietrza dolotowego
To ogdlne podejscie umozliwito CTE C750 zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przeptywu powietrza wlotowego poprzez
rozmieszczenie gtéwnych komponentdéw i chtodzenie, a takze optymalizacje odprowadzania ciepta z systemu.

Zapewniamy wydajnos¢ chtodzenia przekraczajaca wszelkie wyobrazenia!

CTE C750 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak,
aby zapewnic¢ wysoki poziom wydajnosci cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposazony w trzy fabrycznie zainstalowane
wentylatory 140 mm CT140 ARGB i moze obstugiwac do 420 mm radiatoréw AIO z przodu, z tytu i po stronie ptyty gtéwnej.
Jego dwukomorowa konstrukcja pozwala uzytkownikom zaprezentowac kluczowe komponenty i zapewnia duzo miejsca na
doskonate rozwigzania chtodzace, z mozliwoscig umieszczenia do 14 wentylatoréw wewnatrz obudowy dzieki przednim,
dolnym i tylnym wspornikom wentylatoréw oraz gérnej i bocznej stronie M/B otwér wentylacyjny. Posiada réwniez wiele
drobnych szczegétéw, takich jak obrotowe gniazda PCI-E, wyjmowane filtry, wspornik pompy i zbiornika oraz paski na rzepy
utatwiajgce zarzadzanie kablami. Niezaleznie od tego, czy szukasz obudowy do niestandardowego chtodzenia cieczg, czy
podwdjnej konfiguracji AlO, CTE C750 TG ARGB Snow to wysokiej klasy obudowa prezentacyjna, ktéra pozwala wyobrazi¢
sobie co$ nieszablonowego.

Maksymalne wsparcie grzejnikéw - do grzejnikow 360 mm/420 mm w wielu lokalizacjach

Nasz CTE C750 TG ARGB Snow oferuje doskonate wsparcie chtodzenia dla entuzjastéw niestandardowego chtodzenia cieczg,
istniejg rézne lokalizacje wsparcia i wystarczajgco duzo miejsca na aranzacje wtasnych konfiguracji. W naszym CTE C750
mozna jednoczesnie zamontowac do 5 grzejnikéw (trzy 360 mm i dwa 240 mm), zapewniajac niesamowitg obstuge
grzejnikéw.

Aby zapewni¢ kompatybilno$¢ z AlO, z przodu, z tytu i po stronie ptyty gtéwnej mozna zainstalowac¢ radiatory o Srednicy do
420 mm/360 mm, co daje entuzjastom komputeréw PC nieograniczone mozliwosci idealnej konfiguracji.

Zmieszcza sie wszystkie Twoje wymarzone komponenty chtodzace!

Obudowa CTE C750 Full Tower ma ogromnga pojemnos¢ instalacji wentylatoréw i chtodnic: do czternastu wentylatoréw 140
mm i chtodnic AIO 360 mm/420 mm w réznych miejscach. Co wiecej, wyposazone wsporniki wentylatoréw z przodu, u dotu i z
tytu zapewniaja tatwy montaz wszystkich pozadanych elementéw chtodzgcych.

Zadziw swoéj swiat trzema fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami 140 mm CT140 ARGB

Obudowa CTE C750 TG ARGB Snow Full Tower jest wyposazona w trzy wentylatory 140 mm ARGB PWM z przodu, u gory i z
tytu. Efektami $wietinymi LED mozna manipulowad za pomoca oprogramowania obstugiwanego przez ptyte gtéwna.
Uzytkownicy moga stworzy¢ niesamowity pokaz oswietlenia RGB, jednoczesnie cieszac sie najwyzszg wydajnoscig chtodzenia.
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